
















































































专利名称(译) 超声波探头

公开(公告)号 US10123774 公开(公告)日 2018-11-13

申请号 US14/591895 申请日 2015-01-07

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 三星MEDISON CO.，LTD.

[标]发明人 SONG IN SEONG

发明人 SONG, IN SEONG

IPC分类号 A61B8/00 B06B1/06 G10K11/32

CPC分类号 A61B8/4488 A61B8/4494 G10K11/32 B06B1/0622 A61B8/469 A61B8/4444 A61B8/4483 E03D9/00 
E03D13/00

代理机构(译) MCDERMOTT WILL＆EMERY LLP

优先权 1020140002007 2014-01-07 KR

其他公开文献 US20150190116A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本文公开了一种超声探头。超声波探头包括具有柔性的匹配层，设置在
匹配层的底表面上并具有柔性的压电层，设置在压电层的底表面上并具
有柔性的第一背衬层，设置在其上的第二背衬层。所述第一背衬层的底
表面包括垂直于所述第一背衬层堆叠的多个背衬材料层，以及分别设置
在所述第二背衬层的所述多个堆叠的背衬材料层中的每两个之间并且改
变的第二背衬层调节单元背衬材料层的形状。
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